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전자 및 화공소재의 발전으로 유비쿼터스 문화에 필수적인 장치의 개발이 다변화되고 있다. 특

히, 객체 또는 이동형 물체의 인식과 이동상황을 효과적으로 파악하기 위한 안테나기술과 소재

가 RFID 태그와 같은 무선전자인식장치는 유비쿼터스 기술에서 필수적이다. 기존의 구리기반

의 RFID 태그에 비하여 유연성과 가공성이 뛰어난 고분자 소재를 RFID 태그 소재로 활용하기 

위한 다양한 연구들이 시도되고 있다. 본 연구에서는 이를 위하여 플렉서블 박막위에 도포된 도

전성 박막 및 회로에 대한 임피던스 특성을 실험적으로 조사하였다. 다층박막 도전성 필름의 물

성평가에서는 나노크기의 전도성충진제의 분산특성과 다층박막의 구성을 위한 PET 표면위에 

도전성 필름의 균일한 결합특성이 Potensiostat/Galvanostat를 이용하여 표면 저항측정이 임피

던스 분석과 함께 진행되었다. 본 연구의 결과 도전성 박막은 전기전도도 면에서 매우 향상되는 

결과를 확인할 수 있었으며, 이 결과는 플렉서블 RFID 태그에 제작시에 효과적으로 활용될 수 

있을 것으로 기대된다. 
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